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Nous sommes fiers d'annoncer que notre collegue Heiko Kruse, Senior Standardization Manager chez IDEMIA, a été élu
président du groupe de spécificationCT WG6 au sein du 3GPP.
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A GLOBAL INITIATIVE

Ce groupe est en charge de la définition des standards des cartes a puce pour les applications suivantes :

—i  Subscriber Identity Mobule (SIM) utilisé pour les systéemes 2G,
—# USIM (Universal Subscriber Identity Module) utilisé par les systemes 3GPP,

—& ISIM (IM Services Identity Module) a I'exception des algorithmes de sécurités

Depuis 1977, Heiko représente IDEMIA au sein de nombreux organismes tels que I'ETSI, la GSMA, le
Java Card Forum ou le 3GPP. Il est également vice-président du groupe Smart Card Platform and

Requirements a I'ETSI (ETSI SCP et ETSI SCP REQ). Ses 20 années d'expérience dans l'industrie des
télécommunications et des cartes a puce en font un expert clé dans la définition et I'évolution des

nouveaux standards de la 5C.
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http://www.3gpp.org/specifications-groups/ct-plenary/41-ct6-smart-card-application-aspects
https://www.idemia.com/fr/solution/connectivite/

